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次世代觸控面板設備大廠研發策略 
 

金屬中心 MII 產業分析師  洪鼎倫  

 

 

摘要：  

觸控面板設備的市場主要在於中國大陸，從製程來看，日本的設備商主

要切入前段的清洗、顯影、蝕刻等製成，後段的組裝製程設備則是以台灣及

中國大陸廠商為主。  

目前各設備廠商的研發策略主要是跟產品別來發展，因此主要的研發方

向幾乎都是以車用面板及穿戴式設備為主要發展重點，因此觸控面板設備廠

商目前必須面對車用面板及穿戴式設備因為美觀的要求所以面板形狀不規

則性及 3D 曲面化，這也使得面板設備如何可以快速及精確的貼合就變成設

備研發的重點，目前設備大廠如芝浦、FUK 及易發精機等都積極的投入相關

設備的研發，如芝浦就研發玻璃曲面貼合，而 FUK 也發表下世代的大氣曲

面貼合設備、易發精機則藉著其專精的高精密恆溫熱壓著相關技術來開發相

關的設備。  

綜合言之，從各廠商的研發策略來看，次世代觸控面板設備短期會主要

會集中在如何解決面板形狀的不規則性及 3D 曲面上，未來將會面對可撓

性、新功能 IC 與裝置如何貼合上。  
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